() Istruzioni Speciali Kit COSM300K

Sistema Adesivo Ena Bond Etch & Rinse 3 steps
Sistema adesivo di IV generazione che prevedeli@gone di:
1. Etching Gel Acido ortofosforico 37%
2. Ena Bond, Adesivo fotopolimerizzabile da usare cénmer
3. Ena Seal, Resina adesiva fotopolimerizzabile ddagp come
secondo strato di adesivo, per garantire un sigéidetto e duraturo

Segquire le istruzioni del’Ena Bond. Una volta apglo il primo strato di
Ena Bond ed averlo fotopolimerizzato, applicare sinato di Ena Seal
soffiando via I'eccesso e fotopolimerizzarlo persé@.

Procedere quindi alla stratificazione del composito

(GB) Special Instructions Kit COSM300K

Ena Bond Etch & Rinse 3 steps Adhesive System
IV generation adhesive system that considers thécapion of:
1. Etching Gel Phosphoric Acid 37%
2. Ena Bond, light curing Adhesive to be used as méri
3. Ena Seal, light curing adhesive Resin to be appl#ed second
adhesive layer, to guarantee a perfect and lonodpseal

Please follow Ena Bond instructions. Once the firsa Bond layer has
been applied and light cured, apply a second lalyEna Seal, blow away
the excess of product and light cure for 40 sec.

Then proceed with composite stratification.
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(D) Gebrauchsanweisung Kit COSM300K

Ena Bond Etch & Rinse 3 Step Adhasivsystem
Adhasivsystem der IV Generation mit folgenden Kongraen:
1. Phosphorsaure 37% als Atzgel
2. Ena Bond, lichthartendes Adhasiv zur Applikatids Rrimer
3. Ena Seal, lichthartendes Resin zur Applikatiorzalsite Schicht ftr
einen perfekten und langfristigen Verbund

Den Hinweisen in der Ena Bond GebrauchsanweisuggrioNach dem
Auftragen und Polymerisieren einer Schicht Ena Beird Ena Seal als
zweite Schicht aufgetragen. Uberschissigen Kurftatb verblasen und
40 Sek. polymerisieren.

Anschliessend wird mit der Kompositapplikation begen.

(ES) Instrucciones Especiales Kit COSM300K

Sistema adhesivo Ena Bond Etch & Rinse 3 steps
Sistema adhesivo de IV generacion que prevé laapdn de:
1. Etching Gel Acido ortofosforico 37%
2. Ena Bond, Adhesivo fotopolimerizable utilizado coRramer
3. Ena Seal, Resina adhesiva fotopolimerizable pdreaagomo
segunda capa de resina adhesiva para garantizatlado perfecto
y duradero

Segquir las instrucciones del Ena Bond. Una vezagd y
fotopolimerizada la primera capa de Ena Bond, aplima capa de Ena
Seal, soplar con aire y fotopolimerizar durantesd@undos.

Proceder con la estratificacion del composite.
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(FR) Instructions spéciales Kit COSM300K

Systeme Adhésif Ena Bond Mordancage/Rincage emaj3eist
Systéme adhésif de IV génération qui prévoit I'aggtion de :
1. Etching Gel, Acide phosphorique a 37 %
2. Ena Bond, Adhésif photopolymérisable a utiliser omgrPrimer
3. Ena Seal, Résine adhésive photopolymérisable égapplcomme
deuxieme couche d’adhésif, pour garantir un scatgrparfait et
durable

Suivre le mode d’emploi d’Ena Bond. Apres applicatet
photopolymérisation de la premiere couche d’EnacdBappliquer une
seconde couche d’Ena Seal et éliminer I'exces deyitr a I'air comprimé,
puis photopolymériser 40 secondes.

Poursuivre avec la stratification du composite.

(P) InstrucGes Especiais Kit COSM300K

Sistema Adesivo de 3 passos Ena Bond Etch & Rinse
Sistema adesivo de IV geracéo que considera aagpbcde:
1. Acido Fosférico, acondicionador em gel, a 37%
2. Ena Bond, Adesivo Fotopolimerizavel para ser wdia como
Primer
3. Ena Seal, Resina Fotopolimerizavel para ser utiiizzomo
segunda camada adesiva, para garantir uma selagéitgpe de
longa duracéo

Por favor, siga as instrucdes Ena Bond. Apos aiilica
fotopolimerizagcao da primeira camada de Ena Boplijiee uma segunda
camada de Ena Seal, elimine o0 excesso de prodotaisobreve sopro de
ar e fotopolimerize durante 40 seqg.

Em seguida, proceda com a estratificacdo em conbaposi
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